MONTAZ KOMPUTERA OSOBISTEGO Z PODZESPOLOW

| ' Montaz komputera osobistego
.z podzespotéw

I

EFEKTY KSZTALCENIA Z PODSTAWY PROGRAMOWE]:

= E12.1{4) montuje komputer osobisty z podzespotéw;

= PKZ(E.b)(11) korzysta z publikacji elektronicznych;

= BHP(8) stosuje $rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadaii zawodowych;

= BHP(9) przestrzega zasad bezpieczefistwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczace ochrony
przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska;

= PKZ(E.b)(1) rozpoznaje symbole graficzne i oznaczenia podzespotéw systemu komputerowego;

» E12.3(1) postuguije sig narzedziami do naprawy sprzetu komputerowego.

W TYM ROZDZIALE:

» utrwalisz wiadomoéci dotyczace postugiwania sig narzedziami do montazu sprzgtu komputerowego;

» zapoznasz sie z przebiegiem montazu jednostki komputerowej;

» przypomnisz sobie najwazniejsze tresci dotyczace planowania i realizacji montazu komputera osobistego
z podzespotéw;

= podsumujesz wiadomosci dotyczace zasad BHP i ergonomii podczas prac montazowych.

Wprowadzenie

Montaz komputera z podzespotéw jest jedng z najczestszych czynnoéci zawodowych wykonywanych przez tech-
nika informatyka. Duze zaawansowanie technologiczne budowy podzespotéw komputerowych oraz bezwzgled-
na dbatoé¢ o wysoki poziom montowanego systemu komputerowego wymagaja przeprowadzenia okreslonych
dziatan przygotowawczych oraz odpowiedniej organizacji zadan monterskich zgodnych z zasadami bhp 1 ergo-
nomia pracy.

ZAPAMIETA]

Wszystkie dziatania monterskie nalezy wykonywac przy odiaczonym zasilaniu oraz z zastosowaniem Srodkéw
ochrony indywidualnej.

Przygotowanie do montazu komputera osobistego dzielimy na:

przygotowanie podzespotéw komputerowych zgodnych z zaplanowana specyfikacjy;

przygotowanie stanowiska przeznaczonego do montazu zgodnie z zasadami bhp i ergonomii pracy’;
przygotowanie podstawowych narzedzi monterskich i akcesoriéw;

analize dokumentacji technicznej dotaczonej przez producentéw podzespoléw.
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Do podstawowych elementéw stanowiska monterskiego zaliczamy:

st6! monterski z ergonomicznym siedziskiem;

érodki ochrony indywidualnej?;

o$wietlenie ogdlne i punktowe;

instalacje elektryczng z uziemieniem i indywidualnym whacznikiem oraz filtrem przepigciowym;
odpowiedni mikroklimat.
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Najwazniejszymi $rodkami ochrony indywidualnej podczas montazu komputera sa:
o mata antystatyczna z opaska na reke (dodatkowo stosowane s3 réwniez maty podiogowe);
» fartuch ochronny;
» rekawice ochronne.

2 Tamze, s. 139-144,




#ys. 421 Przykiadowe szkolne stanowisko montersko-diagnostyczne

ZAPAMIETA]

Podczas prac montazowych nalezy pamietac o nastepujacych zasadach.

1. Sruby, metalowe dystanse, tasmy, opaski zaciskowe, pasty i ptyny do czyszczenia trzymamy w jednym miej-
scu do tego przeznaczonym.

2. Boczne ostony obudowy po zdemontowaniu odktadamy w takie miejsce, aby nie przeszkadzaty w dalszych
pracach i nie stanowily dodatkowego zagrozenia.

3. Zasilanie podigczamy dopiero po zamontowaniu wszystkich podzespotéw i przykreceniu oston obudowy.

4. Do kazdej czynnosci uzywamy odpowiednio dobranych narzedzi.

5. Nie uzywamy duzej sity podczas dociskania czy dokrecania.

6. Wszystkie luzne przewody i taémy spinamy opaskami.

Przyktad montazu komputera z podzespotéw — krok po kroku?

Krok 1. Przygotowanie do montazu
Przed przystapieniem do montazu nalezy przygotowad wszystkie podzespoly zgodnie z wezesniej opracowana
specyfikacja montazows lub na podstawie dokumentu magazynowego zwanego wydaniem wewnetrznym.

Rys. 42.2. Podzespoly do montazu jednostki centralnej komputera PC

* T Marciniuk, K. Pytel, S. Osetek, Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy, czgsc 1, rozdziat 69, s. 254-257.
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Do podstawowych podzespotéw jednostki centralnej zaliczamy:
« obudowe komputerows,
o plyte giéwna, /]
procesor (CPU) z zestawem chlodzacym, ([
» moduly pamieci RAM, ;
o dysk twardy (HDD), ! {
» naped optyczny, [ |
» karte graficzna, ﬁ] /
|

» zasilacz komputerowy.
Po skompletowaniu podzespoléw nalezy przygotowac stanowisko monterskie. Gl6wng czynnoscia powinno
by¢ potozenie i uziemienie maty antystatycznej oraz zapiecie opaski antystatycznej na nadgarstku (rys. 42.3). i
i

|

!

Zaleca sie réwniez wykonywanie prac montazowych w rekawiczkach ochronnych.

. 42.5. Opaska antystatyczna N

ronl, 3 RMenias nadracnaléiw na plveie addwnei
Montaz poGzespoiow na prycie giownej

Przed montazem plyty gtéwnej w obudowie jednostki centralnej wskazane jest zainstalowanie na niej delikat-
nych i waznych elementéw, takich jak procesor z systemem chlodzacym i moduty pamigci RAM. Pierwsza czyn-

noécia jest ustalenie i zamocowanie procesora w gnieZdzie (rys. 42.4).

ZAPAMIETAJ

Niewlaéciwe utozenie procesora w gniezdzie moze spowodowac jego uszkodzenie. Nalezy korzystac z oznaczen

nanoszonych na obudowie procesora lub ztaczu socket.




Nastepnym krokiem jest nalozenie pasty przewodzacej na obudowe procesora. Nie wolno tego robi¢, jezeli
w radiatorze dofgczonym do procesora w zestawie pasta zostala nalozona fabrycznie (rys. 42.5). Wystarczy nie-
wielka iloé¢ pasty, poniewaz sama sie rozprowadza pomiedzy procesorem a radiatorem pod wplywem sity.

Rys. 42.5. Natozenie pasty na obudowe
procesora

Teraz mozna przystapi¢ do zamocowania systemu chlodzacego skladajgcego sie z radiatora i wentylatora
w zaleznosci od rodzaju platformy systemu montazu procesora (Intel lub AMD). W systemie stosowanym przez
firme Intel tzw. cooler jest montowany w otworach specjalnie przygotowanych w plycie gléwnej. Montaz jest
prosty, wystarczy wiozy¢ plastikowe kotki w otwory i z géry docisna¢ mechaniczny zatrzask. Wyrazny odglos jest
sygnatem, ze kazdy z kotkéw zostat whaéciwie zamontowany (rys. 42.6).

.

Rys. 42.6. Montaz coolera

W systemie AMD radiator z wentylatorem montuje sie w podstawie przykreconej §rubami do plyty gléwnej,
amocuje si¢ za pomocg dzwigni z wyprofilowanej blaszki.

Nastepng czynnoscig jest podaczenie zlacza zasilajacego wentylator do gniazda CPU-FAN na plycie gléwnej
(rys. 42.7).

fys. 427 Podlaczenie zasilania wentylatora
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Ostatnim podzespolem montowanym na plycie giéwnej sa moduly pamieci operacyjnej RAM. Jezeli modu-
y pamieci sa odpowiednio dobrane do slotéw na plycie gléwnej (inaczej méwige sa obstugiwane przez plyte
gléwna), to montaz polega na ustaleniu polozenia, zgodnie z wycieciem w zlgczu grzebieniowym modulu, oraz
doci$nieciu do momentu zatrzasniecia elementéw mocujacych (rys. 42.8, rys. 42.9).

Rys. 42.8, Ustalenie potozenia modutu pamieci

Rys. 42.9. Mocowanie moduléw pamieci

ZAPAMIETA]

Moduly pamieci dobieramy zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi do plyty gtéwnej. Jezeli chce-
my korzystac z technologii dwukanatlowej (dual-channel), nalezy kupic¢ zestaw fabrycznie dobranych dwdch mo-
dutéw dla uzyskania najlepszej zgodnosci pracy.
Krok 3. Montaz ptyty gtownej w obudowie jednos inej

Przed zamocowaniem plyty gldwnej nalezy umiegci¢ w tyIHE] czedci obudowy specjalnej maskownicy, ktéra jest
dotaczona do plyty gtéwnej i ma wciecia dostosowane do zamontowanych zlaczy [/O (rys. 42.10).
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Rys. 42.10. Maskownica zlgczy 1/O




Nastepnie trzeba umiesci¢ dystanse w miejscach odpowiednio dopasowanych do formatu plyty gléwnei.

Rozmieszczenie dystanséw czegsto jest oznaczane na obudowie i plycie gléwnej za pomocs liter A, B, C itd
(rys. 42.11).

tys. 42.11. Rodzaje dystans6éw stosowanych do plyt gléwnych

Teraz nalezy oprze¢ plyte gtéwna na dystansach i dopasowa¢ otwory blaszki do zkaczy 1/0. Tak ulozong ph-

te gléwna trzeba umocowac za pomoca §rub z podkiadkami. Do tego celu uzywa sie wkretaka krzyzakowego
(rys. 42.12).

Sruba z podkiadka

Plyta glowna

Metalowy dystans

tys. 4212, Struktura montazu plyty gléwnej

Ostatnia czynnoscig tego etapu jest podiaczenie przyciskéw, diod sygnalizacyjnych i gniazd przedniego pa-
nelu obudowy do plyty gléwnej (rys. 42.13). Poszczegélne grupy pinéw s3 doktadnie opisane na schematach
w instrukcji obstugi dotaczonej do plyty gléwnej. Opisy wtyczek obudowy: SPEAKER (glosnik systemowy).

POWER SW (przycisk zasilania), RESET SW (przycisk resetu), POWER LED (dioda zasilania), H.D.D. LED
(dioda dysku twardego).

Rys. 42.13. Podlaczenia elementéw panelu przedniego
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Krok 4. Montaz zasilacza w obudowie jednostki centralnej
Zasilacz nalezy umieéci¢ w specjalnie do tego celu wyprofilowanym otworze — trzeba go oprzed na pélce i do-
kreci¢ czterema $rubami (rys. 42.14).

ZAPAMIETA]

Niektére zasilacze maja przelaczniki napiecia zasilania. Nalezy pamietac o ustawieniu ich na 230 V.

flys, 42.14. Montaz zasilacza

Nastepnie mozna przystapi¢ do podiaczenia zasilania plyty gldwnej do 24-pinowego zlacza oraz 4-pinowej
wtyczki 12 V (rys. 42.15).

12.15. Podlgczenie zasilania plyty gléwnej

Krok 5. Montaz dysku twardego i napedu optycznego
Dysk twardy i naped optyczny montuje sie w specjalnych szynach umiejscowionych na czedci frontowej wne-
trza obudowy. Napedy dopasowuje sie do otworéw w szynach i mocuje czterema $rubami (rys. 42.16). Napedy
optyczne wkiada sie z przodu obudowy po zdjeciu frontowego panelu lub wytamaniu blaszek maskujacych i pla-
stikowych zaglepek. W markowych obudowach czesto sa stosowane specjalne systemy montazowe do instalacji
bez uzycia narzedzi.

Po zamocowaniu napeddéw faczymy je z plyta gldwng za pomocy tasmy SATA lub IDE do transmisji danych

oraz podlaczamy kable zasilajgce (rys. 42.17).




ATACJA URZADZEN TECHNIKI KOMPUTEROWE]

< 4116 Momt=Z napedu optycznego

Przed montzzem jakiejkolwiek karty rozszerzen nalezy wytamac blaszki maskujace w miejscu, gdzie majg by¢ zla-
| czainterfeisow kart (1ys. 42.18). Do montazu kart rozszerzen w niektérych obudowach nie trzeba uzywac narzedzi.

— "

Rys. 4215 Usuwanie zadlepki przed montazem karty graficznej
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Nastepnym krokiem jest dopasowanie karty graficznej zigczem grzebieniowym do okreélonego slotu na pty-
cie gtéwnej oraz przymocowanie jej do obudowy za pomocg sruby (rys. 42.19).

Rys, 4219 Montaz
karty graficznej

ZAPAMIETA]
Niektére karty graficzne wymagaja podtaczenia dodatkowego zasilania.

trzeni obudowy oraz zamkniecie obudowy

Po zakoniczonym montazu nalezy uporzadkowac wigzki kabli i przewodéw (rys. 42.20) oraz zapewni¢ wlasciwg
cyrkulacje powietrza. Jezeli komputer bedzie generowat wigksze iloci ciepta, nalezy wymusic obieg powietrza,
montujac dodatkowe wewnetrzne wentylatory.

RroK /. Urganizacja prze

Ojpny [JUUEYI-8

fye. 42.20. Porzadkowanie przewodéw w obudowie

Ostatnim etapem jest zatozenie i dokrecenie blach bocznych korpusu obudowy jednostki centralne;.

5 Bdla s T At

Po zamknieciu obudowy nalezy skompletowac zest
mysz i klawiature w celu przeprowadzenia pierwszego uruchomienia zmontowanego komputera (rys. 42.21).

1. Podtaczenie zasilania i urzadzeti peryferyjnych




Skorzystaj z zasob6éw internetu oraz dokumentacji réznych producentéw sprzetu komputerowego i opisz dwa
przyklady rozwigzan wlatwiajacych montaz podzespoléw komputerowych w jednostce centralne;.

wy

Andrzej montowat swéj pierwszy komputer. Po sprawdzeniu poprawnosci montazu oraz podlaczenia zasila-
nia do napedéw pamieci masowej oraz plyty gléwnej za pomocy 24-pinowej wtyczki postanowit uruchomi¢
komputer. Zamontowal boczne ostony obudowy i podtaczyt kabel zasilajacy do zasilacza oraz monitor, kla-
wiature i mysz. Niestety system komputerowy sie nie uruchomit. Co moglo by¢ przyczyng takiej sytuacji? Czy
Andrzej wykonal wszystkie czynnosci poprawnie i w odpowiedniej kolejnosci? Wszystkie podzespoty bazowe
byly sprawne.

Wymien mozliwe bledy, ktére mégt popelni¢ Andrzej, i opisz ich konsekwengje.




	PUTK0
	putk4
	putk5
	putk6
	putk7
	putk8
	putk9
	putk10
	putk11
	putk12

